口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）

基础参数

	序号
	技术规格

	一、
	总体要求

	1
	技术全面性：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型（提供注册检验报告），全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

	2
	数据传输保真：设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。（提供原厂技术白皮书或公开发行的产品彩页资料或截图证明）

	二、
	主要功能要求与技术参数：

	
	X射线发生及相关性能指标

	1.1
	X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；

	1.2
	整机最小焦点：≤0.4 mm

	1.3
	CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供原厂技术白皮书或公开发行的产品彩页资料证明）

	1.4
	CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV

	1.5
	CBCT具备快速/标准/高清拍摄模式可选，最小加载时间：≤9.5秒

	1.6
	全景和侧位拍摄最小加载时间：≤8.5秒

	
	探测器及图像相关成像性能

	2.1
	探测器数量：≥2（全景和CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器）

	2.2
	CT探测器类型：CSI+TFT；面积≥15cm×15cm；

	2.3
	CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥16cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤40μm（提供原厂技术白皮书或公开发行的产品彩页资料证明）

	2.4
	三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；（提供原厂技术白皮书或公开发行的产品彩页资料证明）

	2.5
	2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm； 

	2.6
	2D侧位扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；

	2.7
	图像尺寸：2D拍摄曲面断层模式图像高度≥11cm；全幅侧位图像尺寸宽度≥25.5cm，高度≥19.5cm

	2.8
	三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv

	
	机械装置性能及其他要求

	3.1
	摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射）设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置；头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键，便捷侧位拍摄； 

	3.2
	激光线定位线数量：≥6条； 

	3.3
	口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，热容量≥7kJ，阳极靶角≥16°，管电压三档可调，最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。

	3.4
	总重量（含外壳及牙片机组件）：≤250kg

	
	软件功能要求

	4.1
	具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

	4.2
	3D重建视图：CBCT影像具备透视投影和正交投影两种模式可选，三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备7种以上预设颜色效果渲染视图。

	4.3
	CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图），局部DICOM影像可以更聚焦于病灶区域，且占用存储空间更小，便于保存与传输。

	4.4
	灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持8x8以上矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。

	4.5
	三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比。

	4.6
	智能种植：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示（40种以上颜色调整），在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙。自动测量缺牙位骨高、骨宽及邻牙距离，智能推荐匹配的植体型号，并实现植体的自动植入，在短时间内完成精准的种植规划，显著提升种植手术的准确性与安全性。为患者提供更可靠的数字化种植解决方案。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。种植后输出AI种植分析报告，种植报告支持扫码查看和链接分享。

	4.7
	智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成自动分割并显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

	4.8
	智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。

	4.9
	自动舌侧管标记：具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展。

	4.10
	上颌窦和气道分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。

	4.11
	颌面骨分析：一键自动识别上、下颌骨、颧骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

	4.12
	头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。

	4.13
	智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

	4.14
	三维全景：具备VR(容积渲染) 影像，以呈现牙齿、骨骼、神经管等结构的立体关系，在全景VR影像上支持对感兴趣区域进行二维曲面断层影像的原位叠加随动观察。可实现牙齿透视功能，方便观察牙釉质、本质、髓腔等结构。

	4.15
	影像后处理‍工作站1套：含显示器≥24英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB

	4.16
	设备有限使用期限：≥15年




